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Solverumgebung 

Simulation 

• Solver ESI PamStamp 2G 

  

• Schalenbasierte Simulation 

  aktive und passive Wirkflächen starr  
 

  elastisch/plastisch deformierbare Komponenten werden als  
           Schalen der Mittelfaser dargestellt 
 

• Verwendete Module: AutoStamp/Hotforming 
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Weiterführende Kalibrierungen 

Simulation 

• Vernetzung 

 

• Temperatur der Spotweldaktivierung 

 

• Spotweldabstand zum Flansch 

 

• Spotweldrichtung  
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Entwicklungspotenziale 

Simulation 

• Integration des Fügeverzugs 

 

• Simulation des Falzprozesses 

 

• Methode zur Abbildung des Klebstoffspalts 

 

• Anwendung auf komplexere Probe 

 

• Integration der Temperaturverteilung 

 

• Untersuchung der Übertragbarkeit (Klebstoffart/Auftragsvarianten) 
 Ziel: Kalibrierprobenkörper zur Klebstoffcharakterisierung 

 








